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Stefan Hirsch, Markus Strobel, Cor Scherjon, Zili Yu, Yipin Zhang, Joachim Burghartz (IMS
CHIPS)

P1A.9 Herstellung von TXRF-Kalibrierproben mittels Atomlagenabscheidung (ALD) und
Fotolithografie 340
Norbert Schulz (TU Hamburg); Andriy Zolotaryov (NEXPERIA); Hoc Khiem Trieu (TU
Hamburg)

P1A.10 Miniaturisierte Einkoppeloptik fiir SNSPDs 343
Christian Moller, Tony Schildhauer, Andreas T. Winzer, Thomas Ortlepp (CiS Forschungsinstitut
fiir Mikrosensorik GmbH)

P1A.11 Miniaturisierung hochsensitiver, hitzdrahtbasierter Massenflusssensoren mit Hilfe von
Halbleiterfertigungstechnologie 347
Martin Seidl, Gabriele Schrag (TU Miinchen); David Tumpold, Wolfgang Klein (Infineon
Technologies AG, Neubiberg)

P1A.12 A novel concept for piezoelectric actuation of tunable silicone membrane lenses .................. 351
Hitesh Gowda Bettaswamy Gowda, Ulrike Wallrabe (Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg)
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P1A.13 Exploring the advantages of acoustic power transfer using 1-3 composite transducers ........ 354
Bibhu Kar, Ulrike Wallrabe (Albert-Ludwigs-Universitdt Freiburg)

P1A.15 Development of a Fresnel mirror with tunable phase shift and mirror angle........c..ccceeeeeeenee. 358
Binal Poyyathuruthy Bruno (Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg); Riidiger Grunwald (Max-
Born-Institut fiir Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie); Ulrike Wallrabe (Albert-Ludwigs-
Universitét Freiburg)

P1A.16 On the Design of Pseudo Resistors in Biomedical CMOS Circuits 361
Timo Lausen, Benjamin Jusko, Tuba Kiyan, Stefan Keil, Roland Thewes (TU Berlin)

P1A.18 Dielectric Properties of Plasma Oxides for Microfabricated Ion Traps 363
Alexander Zesar (Infineon Technologies Austria AG, AT & Graz University of Technology);
Helmut Schonherr (Graz University of Technology, AT); Michael Sieberer (Infineon Technologies
Austria AG, AT & Graz University of Technology); David Seebacher, Clemens Réssler, Klemens
Schiippert, Elmar Aschauer (Infineon Technologies Austria, AT); Peter Hadley (Graz University of
Technology, AT)

P1.B Technologien: Materialien, AVT & Simulation

P1B.1 Two-Photon Lithography Parameter Study for Manufacturing of Acoustic Metamaterials
on MEMS 365
Severin Schweiger, Anton Melnikov, Sandro G. Koch (Fraunhofer IPMiS); Harald Schenk
(Brandenburgische TU Cottbus-Senftenberg)

P1B.2 Hybride Packaging-Losung fiir Elektrochemische Sensoren 369
Matthias Steinmal3l, Jamila Boudaden, Waltraud Hell, Christoph Kutter (Fraunhofer EMFT)

P1B.3 Additive Fertigung, Laserdirektstrukturierung und chemische Metallisierung von
Duroplasten: Material- und Prozessentwicklung 372
Christoph Pfeifer (Albert-Ludwigs-Universitdt Freiburg); Tobias Vieten (Universitit Stuttgart);
Judith Jung (KIT); Kerstin Glaser (Hahn-Schickard); Thomas Hanemann (KIT)

P1B.4 Additive Fertigung von Polysilazan als prikeramisches Polymer fiir die Herstellung
von passivierenden Diinnschichtkontakten fiir Solarzellen 376
Afnan Qazzazie-Hauser, Kirsten Honnef (Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg);
Thomas Hanemann (KIT & Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg)

P1B.5 Qualification of the Barrier Properties of ALD-coated Polymer Films with Humidity
Sensors 380
Nicolai Simon (Hochschule Furtwangen); Ulrike Passlack (IMS CHIPS); Felix Blendinger,
Volker Bucher (Hochschule Furtwangen)

P1B.6 Thermisch leitfihige Polymer-Keramik-Komposite fiir den Tintenstrahldruck .................... 384
Dennis Graf (Albert-Ludwigs-Universitét Freiburg); Judith Jung (KIT), Thomas Hanemann
(KIT & (Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg)

P1B.7 Bleifreie Bariumtitanat-Piezokeramik dargestellt durch elektrophoretische Abscheidung
auf Graphitelektroden 388
Ines Ketterer, Cheng-Kang Yang, Marco Frey, Matthias C. Wapler (Albert-Ludwigs-Universitt
Freiburg); Thomas Hanemann (Albert-Ludwigs-Universitét Freiburg & KIT)
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P1B.8 Evaluation of a low-temperature fabrication technology for silicon-ceramic-composite-
substrates 392
Laura Mohr-Weidenfeller, Sebastian Gropp, Raschid Azizy, Bjérn Miiller, Paul Bucklitsch,
Jens Miiller, Steffen Strehle (TU Ilmenau)

P1B.9 Modeling and Manufacturing of an Electrostatic Actuator for Micropumps......cccceeeeeueeneeee 396
Henry Leistner, Daniel Anheuer (Fraunhofer EMFT); Gabriele Bosetti, Gabriele Schrag (TU
Miinchen); Martin Richter (Fraunhofer EMFT)

P1B.10 Optimierung und Einsatz einer Heizer-Isolationsschicht aus Polyimid fiir die Kryofixation
in PDMS-Mikrokaniilen 400
Daniel B. Thiem, Christian Lamberz, Gréta Szabo, Thomas Burg (TU Darmstadt)

P1B.11 Direktes Schreiben von magnetischen Mikroaktoren 404
Nicolas Geid, Oswald Prucker, Jiirgen Riihe (Albert-Ludwigs-Universitét Freiburg)

P1B.12 Large deflection of electrostatically actuated microbeams — How do the bending modes
contribute beyond pull-in? 407
Anton Melnikov (Fraunhofer IPMS); Hermann Schenk (Arioso Systems GmbH); Jorge M.
Monsalve, Franziska Wall (Fraunhofer IPMS); Michael Stolz (Fraunhofer IPMS & Branden-
burgische Technische Universitéit Cottbus-Senftenberg); Andreas Mrosk, Sergiu Langa (Fraunhofer
IPMS); David Schuffenhauer (Fraunhofer IPMS & Brandenburgische TU Cottbus-Senftenberg);
Matthieu Gaudet, Bert Kaiser (Fraunhofer [IPMS)

P1B.13 Beeinflussung des Schallfeldes durch Housing von Kapazitiven Mikromechanischen
Ultraschallwandlern (CMUTSs) 411
Soren Koble, Severin Schweiger, Sandro G. Koch (Fraunhofer IPMS)

P1B.14 Effect of Surface Roughness on the Adhesion of PECVD coated Silicon-Carbide
Thin-films on (110) monocrystalline-Silicon Wafer 415
Isman Khazi (Hochschule Furtwangen & Universitit Freiburg); Andras Kovacs (Hochschule
Furtwangen); Ulrich M. Mescheder (Hochschule Furtwangen & Universitit Freiburg)

P1B.15 Maskless pattern transfer into photostructurable glasses by deep plasma etching ................ 419
Christoph Weigel, Ulrike Brokmann, Edda Rédlein, Steffen Strehle (TU Ilmenau)

P1B.16 Effiziente Plasmastrukturierung komplexer Gliser mit polymeren Resistmasken durch
statistische Versuchsplanung 422
Christoph Weigel, Hai Binh Phi, Mohamad Akkad, Steffen Strehle (TU Ilmenau)

P1B.17 Ein auf ferroelektrischer Polarisationsinversion in AIScN basierender Doppellagen
MEMS-Aktuator 426
Tom-Niklas Kreutzer, Simon Fichtner (Fraunhofer ISIT & Christian-Albrechts-Universitit
zu Kiel); Bernd Wagner, Fabian Lofink (Fraunhofer ISIT)

P1B.18 Processing method of thin metal-polymer laminate membranes and transfer to cylindrically
shaped substrates for flexible sensors 430
Benjamin Sittkus, Ulrich M. Mescheder (Hochschule Furtwangen & Albert-Ludwigs-Universitét
Freiburg); Gerald Urban (Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg)

P1B.19 Finite elements simulation of the electrochemical double layer structure under microscopic
probes of various geometries 434
Maxim Kiimmerle, Johannes Hérmann, Andreas Greiner (Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg)
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P1B.20 Vier-Level Mikro-Via Technologie fiir die ASIC Integration in eine aktive flexible

Sensorfolie 438
Maolei Zhou, Chresten von der Heide (TU Braunschweig); Ulrike Passlack (IMS CHIPS);

Kevin Hanka (Cicor RHe Microsystems GmbH); Christine Harend (IMS CHIPS);

Alexander Kaiser (Cicor Reinhardt Microtech GmbH); Andreas Dietzel (TU Braunschweig)

P1B.21 Assembly of Single-nanowires by Combining Soft Transfer and Surface Controlled

Contact Printing 442
Parastoo Salimitari, Christoph Reuter, Anja Krétschl, Steffen Strehle (TU Ilmenau)

P1B.22 A microfluidic porous solid phase suitable for mass production 446

Ole Behrmann, Thomas Lisec, Gundula Piechotta, Bjorn Gojdka (Faunhofer ISIT)

P1.C Technologien: Integrations- und Prozesstechnologien

P1C.1

P1C.2

P1C.3

P1C4

P1C.5

P1C.6

Hochenergieionen-Tiefenstrukturierung von PMMA mittels Microdegrader — eine
Vergleichssstudie 450
Marcel Gerold, Theresa Mueck (Ernst-Abbe-Hochschule Jena); Shavkat Akhmadaliev (Helm-
holtz-Zentrum Dresden-Rossendorf); Tina Bischof (Ernst-Abbe-Hochschule Jena); Constantin
Csato (mi2 Factory GmbH); Robert Koch, Matthias Kraus (Ernst-Abbe-Hochschule Jena);

Florian Krippendorf (mi2 Factory GmbH); Tim Maier (Ernst-Abbe-Hochschule Jena);

André Zowalla (mi2 Factory GmbH); Michael Riib (Ernst-Abbe-Hochschule Jena)

Neuartige Methode zur ladungsunabhingigen Dosismessung bei lonenimplantation............ 454
Tim Maier (Ernst-Abbe-Hochschule Jena); Shavkat Akhmadaliev (Helmholtz-Zentrum Dresden-
Rossendorf); Tina Bischof (Ernst-Abbe-Hochschule Jena); Constantin Csato (mi2-factory GmbH);
Marcel Gerold, Robert Koch, Matthias Kraus (Ernst-Abbe-Hochschule Jena); Florian Krippendorf,
André Zowalla (mi2 Factory GmbH); Michael Riib (Ernst-Abbe-Hochschule Jena)

Heterosystem-integrated carbon nanotube sensors for on-ASIC condition monitoring ........ 458
Simon Béttger (TU Chemnitz); Franz Dietz (Robert Bosch GmbH); Eric Pankenin (TU Chemnitz);
Nipun Dahra, Eberhard Kaulfersch (Fraunhofer ENAS); P. Gromala (Robert Bosch GmbH);

Sascha Hermann (TU Chemnitz & Fraunhofer ENAS)

Erweiterung des Einsatzbereiches von laserstrukturierten 3D-MID durch die Verwendung
von keramischen Substratmaterialien 462
Alexander Schilling, Philipp Ninz (Universitét Stuttgart); Simon Petillon, Sascha Weser,

Andrea Knoller, Wolfgang Eberhardt (Hahn-Schickard-Gesellschaft); Thomas Giinther, Frank Kern
(Universitét Stuttgart); André Zimmermann (Universitdt Stuttgart & (Hahn-Schickard-Gesellschaft)

Mikrotechnologische Fertigung von integrierten optischen Gittern mittels Lift-Off-Prozess
fiir den Einsatz in Atominterferometern 466
Sascha de Wall, Alexander Kassner, Folke Dencker, Christoph Kiinzler, Leonard Diekmann,

Marc Christopher Wurz (Gottfried Wilhelm Leibniz Universitit Hannover)

Integration of hafnium oxide — based ferroelectric data storage devices into BEoL for
low-power applications 469
Konrad Seidel, David Lehninger, Ricardo Olivo, Tarek Ali, Maximilian Lederer, Thomas Kampfe,
Konstantin Mertens, Kati Kiihnel, Kati Biedermann (Fraunhofer IPMS); Hannes Méhne, Kerstin
Bernert, Steffen Thiem (X-FAB Dresden GmbH & Co. KG)
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P1C.7 Maskenlose Lithographie und 3D-Druck durch photoinduzierte C, H-Insertionsver-
netzung 473
Dan Song, Frederik Kotz, Bastian Rapp, Jiirgen Riihe (Albert-Ludwigs-Universitét Freiburg)

P1C.8 Integration of nanoporous gold electrodes in microfluidic chambers by inkjet-printing
for biosensing applications 476
M. Trotter, D. Juric (Hahn-Schickard): Z. Bagherian (Albert-Ludwigs-Universitét Freiburg);
N. Borst (Hahn-Schickard & Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg); K. Gldser (Hahn-Schickard),
F. von Stetten (Hahn-Schickard & Albert-Ludwigs-Universitét Freiburg); A. Zimmermann (Hahn-
Schickard & Albert-Ludwigs-Universitét Freiburg)

P1C.10 Laser Grooving — the ,,Swiss Army Knife*“ to make the Best of a Wafer 479
Andreas Gang (Fraunhofer IZM); Yasuyoshi Yubira, Sotir Chervenkov (Disco Hi-Tech Europe
GmbH); Kay Viehweger M. Jiirgen Wolf (Fraunhofer [ZM)

P1C.11 Fabrication of a Low Profile Planar Transformer Using a Dual PCB Approach................... 483
Eike Christian Fischer, Tim Nils Bierwirth, Folke Dencker, Marc Christopher Wurz (Leibniz
University Hanover)

P1C.12 Magnetically Enhanced Stretchable Interconnects for Human-Machine Interface................ 487
Daniel Ernst, Krzysztof Nieweglowski, Martin Schubert, Karlheinz Bock (TU Dresden)

P1C.13 Modifikation eines Cryo-basierten Reaktiven Ionenéitzprozesses zur Herstellung von
bioinspirierten Nanokonusstrukturen 491
Patrick W. Doll, Leona Schmidt-Speicher, Andreas Bacher, Alban Muslija, Ralf Ahrens,
Andreas Guber (KIT)

P1C.14 LIFT printing of deterministic porous electrodes for electrochemical systems ..........cccceuuee. 494
Bo Tang, Christian Schneemann, Korbinian Rager, Alexandra Dworzak, Mehtap Oezaslan,
Andreas Dietzel (TU Braunschweig)

P1C.15 Raman spectroscopy as an effective tool for characterizing large-area 2D TMDs deposited
from the gas phase 498
Malte Becher, Jan-Lucas Wree, Thomas Berning (Ruhr-Universitdt Bochum); Rahel-Manuela
Neubieser, Marvin Daniel Michel (Fraunhofer IMS); Claudia Bock, Anjana Devi, Andreas
Ostendorf (Ruhr-Universitit Bochum)

P1C.16 Ein Prozess-Integrierendes Clustertool fiir 2D-Materialsysteme: vom Einzelprozess zur
Integration auf Waferlevel 502
Martin Hoffmann, Peter Awakowicz, Anjana Devi, Julian Schulze, Benjamin Freyer, Claudia
Bock (Ruhr-Universitidt Bochum); Helmut Witek, (SENTECH Gesellschaft fiir Sensortechnik mbH)

P1C.17 Characterization of Reactive Multilayer Systems deposited on LTCC featuring different
surface morphologies 506
Alexander Schulz, Heike Bartsch, Nam Gutzeit, Sebastian Matthes, Marcus Glaser (TU Ilmenau);
Andreas Ruh (Universitit des Saarlandes); Jens Miiller, Peter Schaaf, Jean Pierre Bergmann (TU
Ilmenau); Steffen Wiese (Universitit des Saarlandes)

P1C.18 In-Memory Computing exceeding 10000 TOPS/W using Ferroelectric Field Effect
Transistors for EdgeAl Applications 511
Nelli Laleni (Fraunhofer IPMS); Taha Soliman (Bosch GmbH); Franz Miiller, Shaown Mojumder
(Fraunhofer IPMS); Tobias Kirchner (Bosch GmbH); Maximilian Lederer, Tudor Hoffmann
(Fraunhofer IPMS); Andre Guntoro (Bosch GmbH); Norbert Wehn (Universitdt Kaiserslautern);
Thomas Kédmpfe (Fraunhofer [IPMS)
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P1C.19 Thermisch und elektrisch optimiertes Leiterplatten-Prepackage fiir 100V/100A GaN
Leistungshalbleiter 515
Till Huesgen, Ankit Bhushan Sharma (Hochschule Kempten); Julian Weimer, Dominik Koch,
Ingmar Kallfass (Universitét Stuttgart)

Postersession (P2)

P2.A Anwendungen: Umwelt

P2A.1 Development of test chips for electrochemical analysis 519
Olaf Hild, Eberhard Kurth, Bodo Sauer, Alexander Graf, Robert Krause, Eshanee Gogoi
(Fraunhofer IPMS)

P2A.2 Simulation model and dimensioning of a photoacoustic sensor for the detection of
radiation-induced pressure surges 523
Thomas Handte, (TU Ilmenau & FIVEmicrons GmbH); Sebastian Bohm (TU Ilmenau);

Boris Goj, Lars Dittrich (SEmicrons GmbH); Olaf Mollenhauer (Kompass GmbH), Stefan
Sinzinger, Erich Runge (TU Ilmenau)

P2A.3 Reliability Aspects of in-plane NED Bending Actuators in Silicon-based MEMS.................. 527
Michael Stolz, Sergiu Langa, Bert Kaiser (Fraunhofer IPMS); Harald Schenk (Fraunhofer IPMS
& Brandenburgische TU Cottbus-Senftenberg)

P2A.4 Dimensioning and characterisation of an EWOD-driven chipintegrated micropump using
time-resolved simulations 531
Sebastian Bohm (TU Ilmenau & Smicrons GmbH); Hai Binh Phi (Smicrons GmbH); Ayaka
Moriyama (Department of Physics and Astronomy, USA); Lars Dittrich (Smicrons GmbH);

Erich Runge (TU Ilmenau)

P2A.5 An Alternative Approach to Traditional Lifetime Testing Based on Comparative Studies
and Survival Analysis.. 535
Ferdinand Keil, Klaus Hofmann (TU Darmstadt)

P2A.6 Extended concept for a MEMS and IMS based ion filter 539
Alexander Graf (Fraunhofer IPMS); Nils Funke (Fraunhofer MEOS); Olaf Hild (Fraunhofer IPMS)

P2A.8 Development of a modular microfluidic bioreactor to further research the inter-cellular
communication of plant cells and pathogens 543
Leona M. Schmidt-Speicher, Laura Supp, Christian Metzger, Ralf Ahrens, Peter Nick,
Andreas Guber (KIT)

P2A.9 Transfer Printable 64 Gbps Lumped Driver for Optical Communication 547
Mesut Inac (IHP — Leibniz-Institut fiir Innovative Mikroelektronik & TU Berlin); Adel Fatemi
(IHP); Friedel Gerfers (TU Berlin); Andrea Malignaggi (IHP)

P2A.10 High Refractive Index Integrated Photonics on Glass Substrates 551
Timo Lipka, Bojan Bosnjak, N. Alhareeb, Lukas Rennpferdt, Matthias L. Vermeer, Robert Blick,
Hoc Khiem Trieu (TU Hamburg-Harburg)
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P2A.11 Post-CMOS Integration of AIScN based Pyroelectric Sensors 555
Norman Laske (Fraunhofer ISIT); Sebastian Broker (Christian-Albrechts-Universitit Kiel);
Sebastian Bette (AixACCT Systems GmbH); Frerk Sérensen, Amit Kulkarni (Fraunhofer ISIT);
Simon Fichtner (Fraunhofer ISIT & Christian-Albrechts-Universitit Kiel); Ben Maes, Carl Van
Buggenhout (Melexis Technologies NV, Belgium)

P2A.12 Enhancing the performance of piezoelectric energy harvesters by integrating AIScN

piezoelectric thin film 559
Torben Dankwort, Erdem Yarar, Sven Griinzig, Bjorn Gojdka, Simon Fichtner, Fabian Lofink
(Fraunhofer ISIT)

P2A.13 Supervising varroa treatment of honey bees with smart sensor systems 562

Thomas Schweizer, Diren Senger, Carolin Johannsen, Thorsten Kluss, Michael J. Vellekoop
(Universitit Bremen)

P2A.14 Entwicklung eines skalierbaren FOWLP AiP Moduls fiir SG und mm-Wellen MIMO-
Anwendungen 566
Friedrich Miiller (TU Berlin); Tanja Braun, Thi Huyen Le, Marco Rossi, Oliver Schwanitz, [van
Ndip, Ole Holck, Karl-Friedrich Becker, Mathias Bottcher, Michael Schiffer, Rolf Aschenbrenner
(Fraunhofer IZM); Marcus Voitel, Martin Schneider-Ramelow (TU Berlin); Marcel Wieland,
Christian Gotze, Jean Trewhella, Daniel Berger (Globalfoundries)

P2A.16 Radiation Resistant High-temperature Bolometer Sensors for Fusion Experiments ............. 570
Stefan Schmitt, Peter Detemple (Fraunhofer IMM); Hans Meister (MPI-P); Christian Ingesson
(F4E, ES); Florian Penzel (MPI-P); Ulrich Walach (F4E, ES)

P2A.18 Wafer-level fabrication of an EWOD-driven micropump 574
Hai Binh Phi, Sebastian Bohm (TU Ilmenau & SEmicrons GmbH); Erich Runge, Steffen Strehle
(TU Ilmenau); Lars Dittrich (FIVEmicrons GmbH)

P2.B Anwendungen: Gesundheit & Pflege

P2B.1 Combination of Additive and Thin-Film Technological Manufacturing for the Realization
of a Pressure Sensor for Biomedical Applications 578
Maren S. Prediger, Eileen Miiller, Sebastian Bengsch, Marc Christopher Wurz (Gottfried Wilhelm
Leibniz Universitdt Hannover)

P2B.2 Low-Cost Fabrication of Micro Elastofluidic Systems with Integrated 3D-Shaped
Electrodes for Particle-Based Separation Processes 582
Nadine Philippin (Hochschule Heilbronn); Alexander Frey (Hochschule fiir angewandte Wissen-
schaften Augsburg); Ingo Kuehne (Hochschule Heilbronn)

P2B.3 Keramische Mikroreaktoren fiir die kontinuierliche hydrothermale Synthese (CHTY)........ 586
Martin Ziirn, Anna Medesi (KIT & Albert-Ludwigs-Universitét Freiburg), Alexander Klein,
Christian Schii8ler, Michael Tiirk, Stefan Dietrich (KIT), Thomas Hanemann (KIT & Albert-
Ludwigs-Universitét Freiburg)

P2B.4 Determination of the optimal operating parameters for a FAIMS-Chip for the system
integration in the human breath and urine analytic 590
Nils Funke (Fraunhofer MEOS); Alexander Graf (Fraunhofer IPMS); Jessy Schonfelder
(Fraunhofer 1ZI, Fraunhofer MEOS); Olaf Hild (Fraunhofer [IPMS)
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Laserdirektschreiben metallischer Nanostrukturen aus der Gasphase mittels Zwei-
Photonen-Absorption 594
Nicolai Schwarz, Thomas Klotzbuecher (Fraunhofer IMM)

Development of a Micro-integrated hyperspectral imaging system 598
Thomas Guenther (Universitit Stuttgart & Hahn-Schickard-Gesellschaft); Florian Hausladen
(Universitit Ulm); Maximilian Barth, Marcel Roeder, Florian Janek (Hahn-Schickard-Gesellschaft);
Dominik Drossart, Holger Wurm (Universitdt Ulm); Serhat Sahakalkan (Hahn-Schickard-Gesell-
chaft); Karl Stock (Universitit Ulm); André Zimmermann (Universitét Stuttgart & Hahn-Schickard-
Gesellschaft)

Flexible Ultra-Thin Chip-Film Patch for Integration of Electronic Components for
Biomedical Applications 602
Ulrike Passlack (IMS CHIPS); Nicolai Simon, Volker Bucher, (Universitit Furtwangen);

Christine Harendt, Joachim N. Burghartz (IMS CHIPS)

Ein tragbares, automatisiertes All-in-One-Mikrofluidiksystem mit 3D-gedrucktem Chip
und neuartigem Fluidsteuerungsmechanismus 606
Yushen Zhang, Tsun-Ming Tseng, Ulf Schlichtmann (TU Miinchen)

Biocompatible pressure-sensitive diaphragms for medical implants 610
Ann-Kathrin Klein (TU Braunschweig & Nanoss GmbH); Claus Burkhardt (Universitét Tiibingen);
Boris Stamm, Alexander Kaya (Nanoss GmbH); Andreas Dietzel (TU Braunschweig)

P2B.10 Delta-Kodierung zur Reduzierung der Datenrate in neuronalen Sonden mit Delta-Sigma

Analog-Digital-Wandler Front-End 613
Daniel Wendler, Jan Korber, Daniel De Dorigo, Roman Willaredt (Albert-Ludwigs-Universitat
Freiburg); Yiannos Manoli (Albert-Ludwigs-Universitdt Freiburg & Hahn-Schickard-Gesellschaft)

P2B.11 Point-of-Care System for HTLV-1 Proviral Load Quantification by Digital Mediator

Displacement LAMP 617
Lisa Becherer, Jacob Hess, Tamara Hérpfer (Hahn-Schickard-Gesellschaft & Albert-Ludwigs-
Universitét Freiburg); Sieghard Frischmann, Mohammed Bakheit (Mast Diagnostica GmbH);

Hans Nitschko (Ludwig-Maximilians-Universitdt Miinchen); Silvina Stinco (Max von Pettenkofer-
Institute); Friedrich Zitz, Hannes Hofer (E.L.T. Kunststofftechnik & Werkzeugbau GmbH, AT);
Giampiero Porro (Datamed srl, Italy); Florian Hausladen, Karl Stock, Dominik Drossart, Holger
Wurm (Universitdt Ulm); Hanna Kuhn (Hahn-Schickard-Gesellschaft & NB Technologies GmbH);
Dominik Huber (Hahn-Schickard-Gesellschaft & Albert-Ludwigs-Universitét Freiburg); Tobias
Hutzenlaub, Nils Paust (Hahn-Schickard-Gesellschaft); Mark Keller, Oliver Strohmeier (Spindiag
GmbH); Simon Wadle (Volpi AG, CH); Nadine Borst, Roland Zengerle (Hahn-Schickard-Gesell-
schaft & Albert-Ludwigs-Universitéit Freiburg); Felix von Stetten (Hahn-Schickard-Gesellschaft)

P2B.12 High dynamic range digital assay enabled by dual volume centrifugal step emulsifi-

cation 621
Martin Schulz, Julian Ruediger (Hahn-Schickard-Gesellschaft); Emelie Landmann, Mohammed
Bakheit, Sieghard Frischmann (Mast Diagnostica GmbH); Daniela Rassler, Ana Homann (Hahn-
Schickard-Gesellschaft); Felix von Stetten, Roland Zengerle, Nils Paust (Hahn-Schickard-Gesell-
schaft & Albert-Ludwigs-Universitit Freiburg)

P2B.14 Highly Modular Microsystem Inchworm Motor Based on a Nanoscopic Electrostatic

Drive 625
Keyvan Narimani, Shashank Shashank, Sergiu Langa, Roberto Pineda Gomez, Christine Ruffert
(Fraunhofer IPMS); Michael Scholles (Fraunhofer Projektzentrum MEOS & Fraunhofer IPMS);
Harald Schenk (Fraunhofer IPMS)

23



MikroSystemTechnik Kongress 2021 - 8. — 10. November 2021, Stuttgart-Ludwigsburg

P2B.15 Entwurf einer CMOS-integrierten, rauscharmen Stromausleseschaltung mit niedriger
Eingangskapazitiit fiir die medizinische Diagnostik via biologischer Nanoporen................... 629
Mohammad Amayreh, Samar Elsaegh, Natalie Butz, Markus Kuderer, Yiannos Manoli (Hahn-
Schickard-Gesellschaft)

P2B.16 MEMS tools with laser diodes as integrated light sources for chronic optical stimulation
of neuronal activity in brain tissue 632
Kirti Sharma, Anna Kutsch, Oliver Paul, Patrick Ruther (Albert-Ludwigs-Universitét Freiburg)

P2B.17 Pressure Pulse Classification for Flow Disturbance Detection in Micro Diaphragm
Pumps 636
Thomas Thalhofer, Ferdinand Heinrich (Fraunhofer EMFT & TU Miinchen); Oliver Hayden
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